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Eingabe-/Ausgabe Sandwich-Modul

Das Eingabe-/Ausgabe Sandwich-Modul ist eine Komponente des AmbiComp Projektes, die eine
Reihe allgemein nutzbarer, programmierbarer Analog- und Digital-Schnittstellen bereitstellt. Auf
dem Mikrocontroller des Eingabe-/Ausgabe Sandwich-Moduls lauft die AmbiComp Virtual Ma-
chine (ACVM), die in der Lage ist, sich mit anderen Komponenten zu verbinden, um so ein gut
skalierbares AmbiComp Netz aufzubauen. Auf diesem Netz aufbauend kénnen dann klein- und
mittelstandische Unternehmen ihre Applikationen bauen.

Features

e Leistungsfahiger RISC Mikro-
controller

e Stromversorgung Uber die
Backplane

e Griine und gelbe LED fir
Statusanzeige

e 2 Anschlisse fir externe
Geréte, programmierbar als
Eingange oder Ausgénge,
analog oder digital

e AICU-Bus zur direkten Kom-

munikation mit anderen
Modulen

e Java Virtual Machine
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* Atmel und AVR sind eingetragene Warenzeichen der Atmel Corporation, San Jose, Kalifornien, oder ihrer Tochtergesellschaften.
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Backplane:

Uber ein AmbiComp-spezifisches
Verbindungssystem (,Backplane®)
lasst sich das Ein/Ausgabe
Sandwich-Module mit anderen
AmbiComp-Modulen verbinden.
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O BP1: AICU-Bus, @

Q stromversorgung JTAG 8

Interrupt, Reset

Pinbelegung und genaue Bema-
Bung finden sich im Datenblatt
~Sandwich-Module — Allgemeine
Informationen®.

Stromversorgung

Die Stromversorgung erfolgt tber
die Backplane. Spezielle SMs
Ubernehmen die Einspeisung. Die
Spanne reicht von Einspeisung
Uber Steckernetzteil (siehe
BPPRISM-Datenblatt) bis hin zu
kundenspezifischen Lésungen.

Die Stromaufnahme liegt bei ca.
39 mA (bei 5 Volt). Die beiden
Kontroll-LEDs sind dabei nicht
beriicksichtigt. Sie bendtigen
jeweils 10 mA.

Mechanische Daten

Das Modul hat die Abmessungen
49,8 mm x 24 mm. Die Hbhe be-
tragt 11 mm.

Umgebungsbedingungen

Das Ein-/Ausgabe Sandwich-Mo-
dulist fiir den Einsatz in trockenen
Raumen geeignet.

Der Temperaturbereich erstreckt
sich von —10 ... +70 °C.

Die Lagertemperatur kann
—40 ... +85 °C betragen.

Das Modul ist RoHS-konform.
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AmbiComp is an ongoing research project. All AmbiComp information material including
this document is still preliminary. It is subject to change without prior notice.

The AmbiComp consortium assumes no responsibility for the correctness of this material.
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